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Abstract (en)
An electromagnetic relay including a base (1) forming a basic plane with its floor face (11) and has contact pins (15,16) secured in the carrier (13)
for the fixed contact posts(14). A tilting or rocking armature (3) is arranged over the base (1) and has a coil (7) arranged above it the coil having one
axis parallel to the basic plane and the other normal to the axis of rotation of the armature. A core (74) arranged axially in the coil (7) has a yoke
(154,155) at either end, each yoke extending downwards normal to the basic plane, and with the ends of the yokes interacting with the armature (3).
The first yoke (155) has a L-shaped obliquely angled bearing limb (156) which extends parallel to the coil (7) axis and forms a mounting point (158)
under the centre of the coil for the armature (3).

Abstract (de)
Das Relais besitzt einen zwischen einem Sockel (19) und einer Spule (7) angeordneten Wippanker, der mit seinem Mittelabschnitt am Ende eines
L-férmigen Joches (155,156) gelagert ist und mit einem zweiten Joch (154) einen Arbeitsluftspalt bildet. Mit dem Anker sind Kontaktfedern (34)
verbunden, die mit im Sockel verankerten Festkontakten (14) zusammenwirken. Eine Ruckstellfeder (39) ist mit dem Anker verbunden und spannt
den Anker in eine Ruheposition an dem ersten Joch vor. Zur Stabilisierung der Konstruktion und zur Trennung zwischen einem Kontaktraum (4) und
einem Spulenraum (6) ist ein Grundkérper mit vorzugsweise H-formigem Querschnitt vorgesehen, der den Sockel (1) schachtelférmig Gbergreift und
beiderseits des Ankers Abstutzungen fur die AnschluBstifte des Sockels bildet. Auf diese Weise wird ein monostabiles Relais geschaffen, das mit
ein und derselben Bauform sowohl herkdmmliche Létstiftanschlisse, SMT-Anschlisse und EinpreBanschlisse aufweisen kann. <IMAGE>
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